LESTENI TECHNICKYCH
POVRCHU 2024

Ifracovni seminai Lesténi technickych povrchi 2024, dne 23.5.2024 (¢tvrtek), hotel UNO,
Usti nad Orlici, T. G. Masaryka 897, 562 01 Usti nad Orlici 1.

Piedbézny odborny program (9:00-13:00):

2. Vyroba hydrofilnich, hydrofébnich a antibakterialnich povrchii pro technické aplikace a
dokoncovaci obrabéni forem laserem (Ing. Jan Brajer, Ph.D., HILASE, Dolni Bfezany)

3. Povrchové zpeviiovani exponovanych povrchi technickych soucésti a feznych néstrojt
laserem (Ing. Jan Brajer, Ph.D., HILASE, Dolni Btezany)

4. Suché elektrolytické lesténi kovovych povrchii a slinutych karbida (GPA Innova,
Spanélsko a Prof. Ing. Miroslav Piska, CSc.)

5. Technologie vle¢ného omilani (Filip Lukes, ADVANTAGE-FL.CZ s.r.0.)

6. Lesténi povrchii pomoci ultrazvukovych technologii (Ing. Svatopluk Engl, NovaPax CZ,
Kufim )

7. Hodnoceni kvality opracovani a mikrogeometrie nastroji (Ing. Lukasz Knopek/ Bc. Milan
Boldi, Bruker Alicona, Styrsky Hradec, Rakousko)

Soucasti seminaie budou mj. i praktické ukazky technologie DLYTE a méfeni Bruker
Alicona. Clenové Svazu mohou zucastnit semindie zdarma (2 i€astnici za spolecnost).

Prihlasky: piska@fme.vutbr.cz Termin: do 15.5.2024

Zmény programu vyhrazeny.



